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半導体システムソリューション技術委員会
半導体＆システム開発技術SC
システムフロントローディングWG

EMC設計実証TG
2023年度活動報告
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2023年半導体&システム開発技術SC計画
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第16回LPBフォーラム
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2023年度 SC/WG/TG構成
半導体＆システム開発設計技術SC

LPB相互設計・認証WG

半導体設計標準WG

ワークショップ2022 TG

DVConステアリングTG

LPB ライブラ整備TG
広報 2020 TG

期中終了TG

新規発足

前期から同様の
TGが継続

LPBフォーラム2022 TG

フロントローディングTG

JEVeC Day2022TG

システムフロントローディングWG

EMC設計実証 TG

LPB 教育・認証TG

IEEE-SA TG

電源設計実証 TG

MBSE研究会TG

IEEE2401改訂TG
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EMC設計実証TG

【目的】EMCのフロントローディングを具現化しJEITAのフロントローディングスタイルを提案する
【2023年の取り組み】
１）EMCフロントローディング情報収集と整理
２）EMCフロントローディング実証題材検討
３）MBSE手法によるEMC検証シーンの明確化⇒モデル要件の明確化
4)EMC解析と実測の相関検証（実測を担当）
【2023年度の成果物】

EMCモデルの活用シーン MBSEフローで改善を見える化
EMCモデルの実証ターゲット JEITAのEMC評価標準
EMCモデルの提案（電源設計実証TGのOUTPUT） JEITAのEMC標準モデル

【日程】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

SC
WG
１）情報整理

２）モチーフ検討

３）EMC検証シーン

４）相関検証

▽4/28 ▽5/26 ▽6/29 ▽7/21 ▽8/25 ▽9/15 ▽10/26 ▽11/30 ▽12/21 ▽1/26

▽5/26 ▽7/21 ▽11/21 ▽1/26
▽3/12

▽2/22 ▽3/12

Rohmモチーフの放射エミッション解析

EMCモデル要件明確化

EMCフロントローディングの情報整理

日清紡その他モデル提供可能なモチーフ探索

検証シーンに特化したMBSEフローの作成

新モチーフの実測 解析との相関

▽9/15 workshop ▽3/1 Forum
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【上期の成果】

◆日清紡様とモデルの作成について議論

半導体EMC-SCで DCDCConv. R1275の等価性検証を実施するので、EMIシミュレーションの

実現に向けたSSDSCとのコラボも実現できないか議論

日清紡様でDCDCConv.のEMI検証モデルを作成いただき、JEITA（SSDSC）側で実測、解析を
実施しモデルの検証と改善を行う分担を提案

日清紡様では、過去にEMIモデルの検証を実施したが実測と解析の乖離があり一時中断した
経緯がある。

今回は半導体EMC-SCでの等価性検証をメインに進めたいとのことなので、EMIモデルの検
証についてはあきらめる。

EMCへのモチベーションをメーカー様に理解していただくにはどうすればよいか？JEITAとし
ての課題。

EMC設計実証TG 2023年度成果
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【下期の成果】

◆ EMC設計実証TG＆電源設計実証TGとして活動

〈LPBForumでの発表〉→資料はこちらからご参照ください

EOLへの対応を前提としたEMI検証のフロントローディングの姿

EMI検証モデルの先行論文

JEITAの考えるEMI検証モデル

EMC設計実証TG 2023年度成果

https://jeita-sdtc.com/download/lpbforum/20240301_LPB-Forum/LPBforum16_EMCfrontloading.pdf
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◆ EMC設計実証TG＆電源設計実証TGとして活動

来期は、フォーラムで示したJEITAの考えるEMI検証モデルを実際に作成し
実測との比較を行う。

・フロントローディングの姿のブラッシュアップ

・解析モデルの作成

・解析モデルの検証

EMC設計実証TG 2024年度への申し送り
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